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Grazie alle nuove soluzioni basate
su processori “low power” come
quelli della nuova linea Atom di
Intel, Contradata è in grado di sod-
disfare in “toto” le esigenze delle
nuove applicazioni che richiedono
dispositivi ultra-mobile. 
In particolare i moduli COM
Express™ e Qseven™ si collo-
cano come soluzione ottimale per
rispondere alle richieste di consu-
mi ultra ridotti, compatezza, affida-
bilità e prestazioni elevate.
Accanto alle soluzioni modulari
Contradata offre un’ampia gamma
di Single Board Computer
(PC/104, 3.5”, EPIC, Mini ITX) per
applicazioni embedded sensibili ai
consumi, basate su processori
Intel Atom e Vortex86DX in modo
da fornire soluzioni competitive
per tutte le esigenze.
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